Karta danych technicznych  BMXDAI1603H

produktu Modicon X80, modut wejs¢ cyfrowych, 16
Parametry wejsé, 48V AC, wzmocniona obudowa

Parametry podstawowe

Gama produktéw Modicon X80

Typ produktu lub Modut wejscia dyskretnego
komponentu

Zastosowanie produktu Do surowych warunkéw zewnetrznych
Liczba wejs¢ 16

dyskretnych

Typ wejscia Izolowany

dyskretnego

Typ wejscia Pojemnosciowy

Napiecie wejscia 48V AC

dyskretnego

Prad wejscia 5mA

dyskretnego

Parametry uzupetniajgce

Zgodnos¢ wejs¢ Dwuzytowy czujnik zblizeniowy zgodnie z IEC 60947-5-2
Dwuzytowy czujnik zblizeniowy zgodnie z IEC 61131-2 Typ 3

Czestotliwosc sieci 50/60 Hz
Granice czestotliwosci sieciowej 47...63 Hz
Sensor power supply 40...52V
Zagwarantowany stan pradowy 1 >=2 mA
Zagwarantowany stan pradowy 0 <=1mA
Impedancja wej$ciowa 9000 om
Rezystancja izolacji > 10 MQ 500 V DC
Strata mocy w watach (W) 4 W
AC activation response time 10 ms
AC deactivation response time 20 ms
Typowe zuzycie pradu 76 mAw3.3VDC
Sredni czas miedzy awariami (MTBF) 1132000 H
Rodzaj zabezpieczenia 1 bezpiecznik zewnetrzny na kanat0,5 A szybkie przepalenie
Prog reakcji na napiecie <24V AC czujnik FAULT
> 36 V AC czujnik OK
Lampka led LED informujaca o stanie tgcznika 1 lampka LED (zielony) modut w stanie pracy (RUN)

1 LED na kanat (zielony) kanat diagnostyczny
1 lampka LED (Czerwony) btad modutu (ERR)
1 lampka LED (Czerwony) modut we/wy

Masa produktu 0,115 kg

Srodowisko pracy

Stopien ochrony IP 1P20

Wytyczne 2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility

Odporno$¢ na czynniki srodowiskowe Gas resistant class Gx
Gas resistant class 3C4
Odporny na kurz class 354
Sand resistant class 354
Salt resistant level 2
Mold growth resistant class 3B2
Fungal spore resistant class 3B2

Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spetniania roli substytucyjnej i nie moze by¢ rowniez stosowana do okreslenia przydatnosci i niezawodnosci tych produktéw dla konkretnych aplikacji uzytkownika.

Kazdy uzytkownik lub integrator musi wykona¢ odpowiednig i petng analize ryzyka, oceneg a takze testy produktéw w odniesieniu do odpowiedniego, okreslonego zastosowania lub uzycia.

Schneider Electric Industries SAS ani zadna z jego firm stowarzyszonych lub zaleznych nie ponosi odpowiedzialnos$ci za niewtasciwe uzycie przedstawionych tutaj informacji.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentaciji zawierajg ogéine opisy i/lub parametréw technicznych przedstawianych produktow.

Wytrzymatos¢ dielektryczna 1500 V prad przemienny (AC) w 50/60 Hz 1 min
Odpornos¢ na wibracje 3gn

Odporno$¢ na wstrzasy 30 gn
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Temepratura otoczenia dla przechowywania

-40...85°C

Temperatura otoczenia dla pracy urzgdzenia

-25...70 °C

Wilgotnos¢ wzgledna

5...95 % w 55 °C bez kondensaciji

Pokrycie ochronne

Conformal coating

Wysokos¢ pracy (w metrach nad poziomem morza)

Jednostka opakowania

0...2000 m
2000...5000 m ze wspotczynnikiem ograniczenia parametréw znamionowych

Jednostka miary opakowania 1 PCE
llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos$¢ opakowania 1 6,0 cm
Szeroko$¢ opakowania 1 11,0 cm
Dtugos¢ opakowania 1 12,0 cm
Waga opakowania 1 144,09
Jednostka miary opakowania 2 S02
llos¢ jednostek w opakowaniu 2 15
Wysokos¢ opakowania 2 15,0 cm
Szeroko$¢ opakowania 2 30,0 cm
Dtugo$c¢ opakowania 2 40,0 cm
Waga opakowania 2 2,51 kg
Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Rozporzadzenie REACh 7]

Europejska dyrektywa RoHS

Zgodnos¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE
RoHS)

Bez rteci Tak
Norma RoHS Chiny 7
Informacje na temat zwolnienia z RoHS 7

WEEE

Warunki gwarangiji

Produkt nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Unii Europejskiej
przepisami dotyczacymi odpadow i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze
zwyktymi odpadami.

Gwarancja 18 miesiecy
2 Lifels Gn Sclénﬁi[c!ﬁf
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Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks
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(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).

(2) With FCN connector.

(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references ain mm ainin.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H 242.4 09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H 307.6 12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H 372.8 14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H 503.2 19.81
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Connections and Schema

Connecting the Module

Input Circuit Diagram
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Module Connection
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power supply 48 VAC
fuse fast blow fuse of 0.5 A
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